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当社子会社による借入契約締結に関するお知らせ 

 

 

 当社の 100％子会社である KFE HONG KONG CO.,LIMITED（以下「KFE 香港」）は、平成 23 年 1 月 3 日付で、

DBS 銀行（旧シンガポール開発銀行）香港支店（以下「DBS 銀行」）を通し、12,000,000 香港ドルの香港政府

ローンを行いました（長期借入融資の実行）ので、お知らせいたします。                     

平成 22 年 11 月 10 日付適時開示「売掛金担保による借入契約締結に関するお知らせ」において、お知らせ

致しましたとおり、KFE 香港は、平成 22 年 11 月 10 日付で、DBS 銀行と売掛金担保の借入契約を締結いたし

ました。しかし、当社グループは、プリント基板事業の回復に伴い、資材調達のニーズが継続的に発生して

おりますため、今回の長期借入を実施致しました。 

 

記 

 
【借入概要】 

１．契約金融機関   DBS 銀行香港支店 

２．融資実行日       平成 23 年 1 月 3日 

３．契約期間  60 ヶ月 

４．借入額     1,200 万香港ドル（約 126 百万円：換算レート 1HK ドル＝10.53 円） 

５．借入金利             2.75％＋HIBOR（1 ヶ月 HIBOR により変動） 

６．資金使途    部材調達等の運転資金に借入枠を活用 

 

以上 

 

会 社 名 ＫＦＥ ＪＡＰＡＮ株式会社 

（コード番号3061：名証セントレックス） 

本社所在地 横浜市港北区新横浜３丁目18番地20 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 原 田  隆 朗 

問 合 せ 先 執行役員管理統括本部財務部長  菊 池  貴 之 

電 話 番 号 045-474-1245  

（URL http://www.kfegr.com/） 


